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安美特一直致力于塑料电镀工艺的推

广，把经济效益和性能相结合的同

时，减少对环境的影响。Adhemax⑩

是安美特的传统塑料电镀工艺，为

ABS，PP．ABS／PC 等塑料基材而

设，也适用于双色料(2K)电镀。而

Noviganth@PA为尼龙(PA)而设。

最新一代的直接电镀工艺是NeoLink@

，进一步将活化剂中的钯含量减少，

同时，ABS和ABS／PC塑料的表面可

获得高而稳定的导电性，无需使用化

镀镍或预镀铜。
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